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	方向
	岗位职责
	岗位要求

	研究员/副研究员
（超材料效能测试与评估方向）
	1.负责超材料调控方法、效能评估和测试等相关总体方案和方法的研究。
2.负责超材料调控三维可视化数字孪生及半实物仿真相关算法的研究、开发、维护与创新等。
3.负责超材料效能测试系统架构设计与硬件实现。
4．完成领导交办的其他工作。
	1.博士学位，材料科学与工程、物理学、人工智能、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、集成电路等专业优先。
2.具备雷达/通信信号处理算法设计基础，或掌握紧缩场/微波暗室测试、信号源等系统研制经验。
3.熟练掌握C/C++、Python等编程语言，或FPGA、DSP等硬件编程。
4.熟悉计算机图形学常见的三维可视化渲染技术，具有VTK\OSG\OCC\WebGL\Cesium等开发经验者优先。
5.具有超材料调控性能测试、AFSIM等推演平台或信号/干扰模拟器、半实物仿真系统开发经验者优先。

	助理研究员（超材料智能电磁计算方向）
	1.负责超材料电磁计算与建模，推动成果软件化、工程化与服务化。
2.负责相关智能模型的训练、评估和发布。
3.负责MoM、FEM、PO/PTD/SBR、高低频混合算法等算法引擎的开发、升级、测试和维护工作。
4.完成领导交办的其他工作。
	1.博士学位，材料科学与工程、物理学、人工智能、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、集成电路等专业优先。
2.熟悉数据结构，熟练掌握C/C++、Python等编程语言。
3.熟悉全波数值计算方法（MoM、FEM、PO/PTD/SBR、高低频混合算法等），有电磁/热学/力学算法独立实现经验者优先。
4.有高性能并行程序开发经验，熟练掌握CUDA、MPI、OpenMP或异构并行编程技术。
5.了解机器学习、深度学习算法原理，熟悉TensorFlow、PyTorch、Keras等深度学习框架，有深度学习前向推理跨平台移植与优化经验者优先。
6.有智能科学计算（AI for Science）、大模型开发等相关研究或实习经验，发表过高水平学术论文或获相关竞赛奖项者优先。

	研究员（超材料阵面架构设计方向）
	1.负责主导信息超材料单元及阵面总体架构方案的研究与创新，跟踪相关领域前沿成果。
2.负责信息超材料及相控阵天线相关组成模块的总体设计、验证与工程化。
3.负责信息超材料在通信、雷达等领域应用的总体设计和工程化实现。
4.完成领导交办的其他工作。
	1.博士学位，材料科学与工程、物理学、人工智能、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、集成电路等专业优先。
2.具有电磁计算、超材料、阵列天线、结构功能一体化材料等相关研究基础和总体设计经验。
3.熟悉HFSS、CST、FEKO等仿真软件，独立完成过超材料总体方案、单元、阵面设计与仿真。
4.具有超材料设计-制备-加工-测试全流程经验。
5.具有超材料电磁系统总体方案设计、阵面架构研究经验者优先。

	助理研究员（超材料阵面架构设计方向）
	1.负责参与信息超材料单元及阵面架构设计与创新，实现算法与模型工程化。
2.负责信息超材料及相控阵天线单元、馈电网络、超材料或阵面的设计、验证与调试等。
3.负责信息超材料在通信、雷达等领域应用的阵面架构设计和实现。
4.完成领导交办的其他工作。
	1.博士学位，材料科学与工程、物理学、人工智能、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、集成电路等专业优先。
2.具有电磁计算、超材料、阵列天线、结构功能一体化材料相关研究基础和设计经验。
3.熟练使用HFSS、CST、FEKO等仿真软件，有超材料阵面仿真经验。
4.具有超材料设计-制备-加工-测试全流程经验者优先。
5.有超材料电磁系统研究经历者优先。

	副研究员/助理研究员（超材料调控
芯片设计方向）
	1.负责超材料调控芯片设计的研究与创新工作，跟踪相关领域前沿成果。
2.负责超材料开关、耐功率和控制等芯片的研发与工程化实现，以及对现有芯片的选型优化。
3.负责超材料芯片流片与测试，参与系统联调，分析、定位与解决超材料芯片相关问题。
4.完成领导交办的其他工作。
	1.博士学位，材料科学与工程、物理学、人工智能、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、集成电路等专业优先。
2.熟悉超材料调控芯片开发流程和开发体系，具有独立完成调控芯片设计的能力。
3.熟悉芯片设计软件，具有PIN管、变容管等芯片开发经验。
4.具有超材料调控芯片设计、流片和测试经验者优先。

	副研究员/助理研究员（超材料硬件
架构设计方向）
	1.负责超材料硬件架构设计的研究与创新，跟踪相关领域前沿成果，实现硬件架构的工程化。
2.负责超材料硬件元器件选型，电路相关设计，独立分析和定位故障。
3.负责超材料控制和驱动架构及各FPGA控制子系统模块的设计与调试等，参与系统联调，解决相关问题。
4.负责超材料结构设计的研究与创新，跟踪相关领域前沿成果，实现超材料结构的制备和工程化。
5.负责相关硬件的调试，以及可靠性测试，对接系统指标。
6.完成领导交办的其他工作。
	1.博士学位，材料科学与工程、物理学、人工智能、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、集成电路等专业优先。
2.熟悉硬件开发流程与体系，能独立完成硬件设计。
3.熟悉嵌入式硬件开发，具有ARM和FPGA开发经验，熟悉各类接口的开发和使用，熟练使用频谱仪、示波器、矢量网络分析仪等仪器。
4.熟练使用EDA软件，至少精通AD、Candence、PADS中的一种。
5.熟悉主流FPGA芯片和开发工具，了解FPGA开发架构，熟悉常用IO及高速接口协议，能独立完成FPGA设计。
6.具有射频电路、有源/无源超材料、驱动电路、信道建模等设计与调试经验者优先。
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